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L Introduccién

La presente Comunicacién (también denominada «Guia») ofrece orientaciones sobre el proceso de solicitud que debe
seguir una empresa para obtener la condicién de instalacion de produccion integrada o de fundicion abierta de la
UE, de conformidad con el articulo 15 del Reglamento (UE) 2023/1781 (') (el Reglamento de chips). El articulo 15 del
Reglamento de Chips obliga a la Comisién a proporcionar orientaciones sobre la informacién requerida y el formato
pertinente de las solicitudes que se presenten para conceder a un proyecto la condicién de instalacién de produccién
integrada o de fundicién abierta de la UE.

El Reglamento de chips entrd en vigor el 21 de septiembre de 2023 y forma parte de un paquete de medidas mds amplio
que tiene por objeto reforzar el ecosistema de semiconductores de la UE ().

El Reglamento de chips se estructura en torno a tres pilares:

— El primer pilar establece la iniciativa «Chips para Europa», que respalda el desarrollo de capacidades tecnoldgicas a gran
escala y la innovacion en la UE a fin de propiciar la creacién y la implantacién de tecnologias de semiconductores y
tecnologias cudnticas de vanguardia y de proxima generacion.

— El segundo pilar establece un marco para garantizar la seguridad del suministro y ofrecer resiliencia
promoviendo la atraccién de inversiones y la mejora de la capacidad efectiva de produccion en la fabricacién
de semiconductores, asi como avances en el empaquetado, las pruebas y el ensamblado.

— El tercer pilar crea un mecanismo de coordinacién entre los Estados miembros y la Comisién para reforzar la
colaboracién con los Estados miembros y entre ellos de cara al seguimiento y la respuesta a las crisis, dirigido por el
Consejo Europeo de Semiconductores (%).

En el marco del segundo pilar, las instalaciones «pioneras» (es decir, las instalaciones de fabricacién de semiconductores
nuevas o mejoradas sustancialmente que proporcionen una dimension de innovacidn todavia inexistente en la UE) pueden
solicitar la condicién de instalacion de produccion integrada o de fundicién abierta de la UE. Dicho marco ofrece a estas
instalaciones los medios para facilitar su establecimiento y funcionamiento en la UE. Ademds, exige que se cumplan
determinados criterios para asegurar su contribucion a los objetivos de la UE y su fiabilidad como proveedores de chips en
tiempos de crisis.

Con el objetivo de ofrecer orientaciones sobre el proceso de solicitud de la condicién de instalacién de produccién
integrada o de fundicion abierta de la UE, el presente documento se estructura como sigue:

— La seccién II presenta el concepto de «instalacién pionera» en la UE, y, en concreto, el modo en que debe demostrarse
esta innovacion tnica a efectos del Reglamento de chips (es decir, de qué manera va a reconocerse como instalacion de
produccién integrada o fundicién abierta de la UE). En la seccién Il también se detallan las ventajas y las sinergias con el
procedimiento de ayudas estatales, asi como las exigencias del Reglamento de chips una vez obtenida la condicién de
instalacién de produccion integrada o de fundici6n abierta de la UE.

— La seccién III ofrece orientaciones pricticas a las empresas sobre cémo solicitar la condicién de instalacion de
produccién integrada o de fundicion abierta de la UE y el modo en que la Comisién evalda estas solicitudes. En
concreto, la seccién IIl enumera las principales fases del procedimiento de solicitud y detalla como deben presentar los
solicitantes el formulario correspondiente, los documentos justificativos y las declaraciones de compromiso.

— La seccion IV contiene una lista de comprobacién para las empresas en la que figuran los aspectos importantes que
deben tenerse en cuenta para preparar una solicitud, y algunas orientaciones técnicas sobre el uso de las aplicaciones
informdticas «Futurium» y «S-CIRCABC».

(") Reglamento (UE) 20231781 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 por el que se establece un marco de
medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/694 (Reglamento
de chips) (Texto pertinente a efectos del EEE), PE/28/2023/INIT, DO L 229, 18.9.2023, p. 1 (https:|[eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CONSIL%3APE_28_2023_INIT).

(*) El 8 de febrero de 2022, la Comisién adopt6 un paquete compuesto por:

(a) una Comunicacion que exponia los motivos y la estrategia general sobre los semiconductores (COM/2022/45 final),

(b) una propuesta de Reglamento para reforzar el ecosistema de semiconductores de la UE (el Reglamento de chips),

(c) una propuesta de modificacién del Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa Comtn para las Tecnologias
Digitales Clave (COM/2022/47 final),

(d) unarecomendacién a los Estados miembros invitdndoles a promover medidas de seguimiento y mitigacién de las perturbaciones
en la cadena de suministro de los semiconductores (C/2022/782, DO L 35, 17.2.2022, p. 17).

() El Consejo Europeo de Semiconductores es un organismo de gobernanza formado por representantes de alto nivel de los Estados
miembros y creado por los articulos 28 a 30 del Reglamento de chips. El Consejo Europeo de Semiconductores ofrece asesoramiento,
asistencia y recomendaciones a la Comision con arreglo al capitulo V del Reglamento de chips.
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IL. Instalaciones pioneras

1.  Definicién de «pionero»

Como ya se ha mencionado, las instalaciones «pioneras» pueden solicitar la condicién de «instalacién de produccién
integrada» o de «fundicién abierta de la UE». El articulo 2, apartado 11, del Reglamento de chips define «instalacién
pionera» como «una instalacién de fabricacion de semiconductores (*) nueva o sustancialmente mejorada, o una instalacién
de produccién de equipos o componentes clave para tales equipos empleados principalmente en la fabricacién de
semiconductores, que aporta innovaciones respecto al proceso de fabricaciéon o al producto final y que atin no estd
plenamente presente en la Unién o sobre cuya construccién en la Unién atin no hay compromiso alguno, por ejemplo,
innovaciones relacionadas con mejoras de la capacidad informdtica o el nivel de proteccion, seguridad o fiabilidad, del
rendimiento energético y medioambiental, del nodo tecnoldgico o de los sustratos, o en la aplicacién de procesos de
produccién que den lugar a mejoras de la eficiencia, o innovaciones que aumenten la reciclabilidad o reduzcan los insumos
de produccién.

A fin de que pueda considerarse «pionera», la Comisién evaluard si la instalacion ofrece una dimensién de
innovacién todavia inexistente en la UE. El factor determinante para alcanzar la consideracion de instalacion «pionera»
es aportar al mercado interior un elemento innovador en relacién con los procesos de fabricacion o el producto final (),
que puede basarse en nodos tecnoldgicos nuevos o existentes. Los elementos innovadores pueden estar relacionados con el
nodo tecnoldgico o el sustrato, pueden referirse a un enfoque que dé lugar a mejoras de la potencia computacional o de
otros atributos de rendimiento, eficiencia energética, nivel de proteccion, seguridad o fiabilidad, o pueden pasar por la
incorporacién de nuevas funcionalidades, como la capacidad de memoria. La integracion de distintos procesos que
mejoren la eficiencia o la automatizacion del empaquetado y el ensamblado es también un ejemplo de innovacién. Por lo
que se refiere a las mejoras medioambientales, los elementos innovadores pasan por la reduccién del consumo de energia,
agua o productos quimicos, o por el incremento de la reciclabilidad. Una fuente de referencia adecuada para conocer los
dmbitos en los que puede tener lugar dicha innovacion es la hoja de ruta internacional de dispositivos y sistemas de IEEE
(en inglés), en la que se recogen las principales tendencias tecnoldgicas en lo que se refiere a los dispositivos, los sistemas y
todas las tecnologias conexas (9).

De conformidad con la definicion, la instalaciéon de fabricacién no solo debe ser innovadora, sino que debe presentar
una capacidad de innovacién que todavia no exista de manera significativa o cuya existencia no se prevea en la
UE. Esto significa que no debe existir en la UE ni estar en proceso de creacién ninguna instalacién de fabricacién capaz de
producir un producto, un proceso o un rendimiento comparable a escala industrial. Sin embargo, si tal innovacién ya se
utilizara en I + D o en la produccion a pequefia escala en la UE, este hecho no serfa necesariamente excluyente para que
una nueva produccion en serie se considerara «pionera». Por ejemplo, una instalacién de fabricacién que prevea utilizar un
nuevo sustrato podria considerarse «pionera» en la UE, a pesar de que este sustrato se estuviese probando en una linea piloto
de un Estado miembro. A este respecto, cabe sefialar que no se descarta que varios proyectos paralelos obtengan el
reconocimiento de «pioneros» si ninguno de ellos desplaza las actividades privadas existentes o previstas y si no existe
riesgo de exceso de capacidad (). El establecimiento de una instalacién nueva o sustancialmente mejorada puede dar lugar
a la consideracion de instalacion «pioneran.

2. Definicién de instalacién de produccién integrada y de fundicion abierta de la UE

A fin de fomentar la inversién en nueva capacidad efectiva de produccién y de asegurar al mismo tiempo que sea ventajosa
para la UE en su conjunto, el Reglamento de chips establece en su capitulo IIl un marco para la puesta en marcha de dos
tipos de instalaciones «pioneras». Ambos son muestra de los dos modelos de negocio habituales en las instalaciones de
fabricacién de semiconductores en el panorama actual de la industria de semiconductores y se contemplan en los
articulos 13 y 14 del Reglamento de chips.

(*) El articulo 2, apartado 15, del Reglamento de chips define la “fabricacién de semiconductores” como “cualquiera de las fases de
produccién y elaboracién de las obleas de semiconductores —incluidos los sustratos y las etapas de fabricacion (front-end) y de
empaquetado, ensamblado y prueba (back-end)— necesarias para suministrar un producto semiconductor acabado”.

() El producto final se encuentra en el nivel del semiconductor (potencialmente empaquetado), y no en el nivel del dispositivo en el que se
usa el semiconductor.

() Este documento se basa en el trabajo anterior de la hoja de ruta tecnolégica internacional sobre semiconductores, en la que también se
definia la referencia relativa a los nodos tecnoldgicos (en nandmetros) resultante de la evolucién de la escala de transistores en
consonancia con la prediccién de la ley de Moore. Actualmente, la hoja de ruta internacional de dispositivos y sistemas hace referencia
al trabajo de distintos equipos internacionales especializados en los siguientes dmbitos: mas Moore (escala), ms que Moore, mds alld
del CMOS, sistemas y arquitecturas, integracién del empaquetado, conectividad del sistema exterior, electrénica criogénica y
tratamiento de la informacién cudntica, litografia, mejora del rendimiento, metrologfa, integracién de las factorias, medio ambiente,
seguridad, salud y sostenibilidad.

() Podréan considerarse «pioneros» varios proyectos paralelos siempre y cuando se pueda probar que las actividades que reciben ayudas
estatales no desplazan las actividades privadas existentes o previstas. Cada propuesta de ayuda estatal se evaluard en funcién de sus
caracteristicas para evitar distorsiones indebidas de la competencia. Esto incluye una vision completa de la necesidad para evitar
situaciones de exceso de capacidad. Véase la nota al pie n.° 56 de la Comunicacion «Ley de Chips para Europa» COM(2022) 45.
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— De acuerdo con el articulo 13, apartado 1, del Reglamento de chips: «Las instalaciones de produccién integrada
serdn instalaciones pioneras situadas en la Uni6n, para la fabricacién y, en su caso, incluido el disefio, de
semiconductores, o para la produccién de equipos o componentes clave para tales equipos empleados principalmente
en la fabricacion de semiconductores, que podran incorporar otras etapas de la cadena de suministro y que contribuyen
a la seguridad del suministro y a la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unién y adicionalmente podrén,
cuando proceda, contribuir a la seguridad de las cadenas mundiales de suministro de semiconductores». En otras
palabras, las instalaciones de produccién integrada son instalaciones de fabricacion de semiconductores integradas
verticalmente, que forman parte de la etapa de fabricacion (¥) en la produccién de equipos o de componentes clave
para dichos equipos, que se usan principalmente en la fabricacién de semiconductores en la UE asi como en el disefio
de circuitos integrados o la prestacion de servicios de empaquetado, ensamblado y prueba (°), o ambos.

— De acuerdo con el articulo 14, apartado 1, del Reglamento de chips: «Las fundiciones abiertas de la UE serdn
instalaciones pioneras de fabricacién de semiconductores situadas en la Unién y que ofrecen capacidad efectiva de
produccién a empresas no vinculadas y, asi, contribuyen a la seguridad del suministro destinado al mercado interior y
a la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unién y adicionalmente podrdn, cuando proceda, contribuir a
la seguridad de las cadenas mundiales de suministro de semiconductores». Las fundiciones abiertas de la UE son, por
consiguiente, instalaciones de fabricacién de semiconductores que dedican como minimo una parte de su capacidad
efectiva de produccidn a la fabricacién de chips segiin el disefio de otras empresas, en particular empresas que no
dispongan de las fabricas necesarias.

3. Ventajas de la condicién de instalacion de produccién integrada y de fundicién abierta de la UE

Obtener la condicién de instalacién de produccién integrada o fundicion abierta de la UE supone varias ventajas para las
empresas.

(a) En primer lugar, el Reglamento de chips establece un enfoque centralizado de las solicitudes administrativas. Las
disposiciones estdn concebidas para abordar los obstdculos habituales de la puesta en marcha de instalaciones de
fabricacién de semiconductores a gran escala en lo que se refiere al gran tiempo necesario para que los proyectos
obtengan los permisos administrativos y a la complejidad y la fragmentacion de los procedimientos de concesién de
autorizaciones. De acuerdo con el articulo 18, los proyectos que hayan obtenido esta condicién pueden beneficiarse
de la agilizacion de las solicitudes administrativas, como evaluaciones medioambientales o la ordenacién territorial.
Cuando esta condicién esté contemplada en el Derecho administrativo nacional, se podréd otorgar a las instalaciones
un estatus prioritario.

Ademds, el Reglamento de chips establece que la seguridad del suministro de semiconductores puede considerarse
razén imperiosa de interés ptiblico de primer orden en el sentido del articulo 6, apartado 4, y del articulo 16,
apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE (") (Directiva sobre los habitats») y de interés publico superior en el
sentido del articulo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE (") («Directiva marco sobre el agua»). En circunstancias
excepcionales, las Directivas permiten que los proyectos puedan ejecutarse a pesar de haber recibido una evaluacién
medioambiental negativa si cumplen determinadas condiciones y existe una razén imperiosa de interés ptblico de
primer orden. La disposicién del Reglamento de chips aclara que, en tales circunstancias, la planificacién, la
construccion y la explotacion de las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE pueden
considerarse de interés publico de primer orden.

De acuerdo con el articulo 18, apartado 4, a fin de facilitar las solicitudes y de mejorar la coordinacion del proceso
administrativo, los Estados miembros pueden utilizar un enfoque de «ventanilla tnica» designando una autoridad
responsable de facilitar y coordinar las solicitudes administrativas relativas a la planificacion, la construccién y la
explotacién de las instalaciones. Cada autoridad designada podrd nombrar un coordinador que actuard como punto
de contacto tnico con relacion a la instalacion de produccién integrada o la fundicién abierta de la UE.

(b) En segundo lugar, las instalaciones de produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE pueden recibir acceso
prioritario a las lineas piloto establecidas con arreglo a la Iniciativa Chips para Europa del primer pilar del
Reglamento de chips. Ello supone, por ejemplo, que es posible agilizar su solicitud para utilizar las lineas piloto y
darle un trato preferente (pero sin excluir ni impedir el acceso efectivo de terceros).

() Por «etapa de fabricacién» se entiende «a totalidad de la elaboracion de una oblea de un semiconductor» (articulo 2, punto 16). Las
actividades correspondientes a la etapa de fabricacion de las instalaciones de produccién integrada o de las fundiciones abiertas de la
UE engloban una o todas las fases de la elaboracién de una oblea de un semiconductor a partir de diversos sustratos (Si, SiC, SOJ, etc.).

(’) Por «etapa de empaquetado, ensamblado y prueba se entiende «el empaquetado, el ensamblado y la prueba» de cada circuito integrado
(articulo 2, punto 17).

() DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(") DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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(c) En tercer lugar, la obtencién de la condicién de instalacion de produccion integrada o de fundicién abierta de la UE
supone que una instalacién es pionera y contribuye a la seguridad del suministro en la UE. Ademds, la Comisién
tendrd en cuenta este elemento, entre otros, en un posible procedimiento de ayuda estatal basado en el
articulo 107, apartado 3, letra ¢), del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (TFUE), tal como se anunci6 en
la Comunicacién «Ley de Chips para Europa» ('), en caso de que un Estado miembro proponga apoyar este tipo de
instalaciones mediante ayudas estatales. El aspecto «pionero» del Reglamento de chips (UE) 2023/1781 y la evaluacién
de las ayudas estatales estdn estrechamente relacionados. La Comision puede autorizar ayudas pablicas para la creacién
de instalaciones pioneras en la UE de conformidad con el articulo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Este enfoque
completa las directrices de los proyectos importantes de interés comiin europeo (PIICE), que se basan en el
articulo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, y tienen por objeto apoyar proyectos plurinacionales de I + i hasta la
primera implantacién industrial en dmbitos de interés comtin, y que, por tanto, respaldan una fase diferente del ciclo
de innovacién. Si bien la redaccién del Reglamento (UE) 2023/1781 (el Reglamento de chips) se entiende sin perjuicio
de la aplicacion de los articulos 107 y 108 del TFUE, los servicios de la Comisién tendrdn en cuenta el reconocimiento
de la dimensi6n «pionera» de los proyectos en el marco de la evaluacién de las ayudas estatales.

A.  Sinergias y diferencias con las ayudas estatales
Puede suceder que un Estado miembro proponga apoyar un proyecto que haya solicitado tanto la condicién de instalacién
de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE como una ayuda estatal. Es importante subrayar que el proceso de
solicitud de la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicion abierta de la UE es un proceso
distinto al de la evaluacion de las ayudas estatales. Por ello, estos dos procesos pueden requerir diferentes tipos
de informacion.
El proceso de solicitud de la condicién de instalacién de produccion integrada o de fundicién abierta de la UE estd destinado
a asegurar que las instalaciones de la empresa solicitante cumplan la definicién y las condiciones correspondientes del
articulo 13 o el articulo 14 del Reglamento de Chips, y debe llevarlo a cabo la empresa solicitante. Por el contrario, el
procedimiento relativo a las ayudas estatales se inicia mediante la notificacién de un Estado miembro y conlleva una
evaluacion juridica y econdmica mds amplia de la medida de ayuda publica que se prevé conceder a la empresa solicitante.
Ademds, la evaluacion se lleva a cabo sobre la base de una serie de condiciones acumulativas con arreglo al articulo 107,
apartado 3, letra c), del TFUE, a fin de garantizar que la medida resulte beneficiosa para la actividad econdmica que
pretende facilitar y no altere negativamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés comun.
Cuando se prevea una ayuda piablica a través de ayudas estatales, se invita a las empresas que deseen solicitar la
condici6n de instalacién de produccion integrada o de fundicion abierta de la UE a que notifiquen simultineamente a la
Comision el inicio de estos dos procesos.
De la misma manera, cuando el procedimiento relativo a las ayudas estatales haya comenzado o concluido, se anima a los
solicitantes de la condicién de instalacion de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE a que presenten la
solicitud correspondiente lo antes posible y que indiquen la referencia de la ayuda estatal en el formulario de
solicitud. Cuando los solicitantes de la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE
dispongan de documentos pertinentes emitidos por el Estado miembro notificante en el procedimiento relativo a las
ayudas estatales y tengan derecho legal a utilizarlos, los servicios de la Comision invitan a tales empresas a que reutilicen
dichos documentos justificativos y las descripciones en la solicitud separada de la condicién de instalacién de
produccién integrada o de fundicién abierta de la UE (véase también la seccién II1.2). Igualmente, los solicitantes de la
condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicion abierta de la UE pueden, de acuerdo con el Estado
miembro y a través de este en el procedimiento relativo a las ayudas estatales, reutilizar, en la medida de lo posible, los
documentos presentados en el marco de la solicitud de la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién
abierta de la UE, también en lo que corresponde a dicho procedimiento. De hecho, cuando sea posible, ambos procesos y
sus evaluaciones se llevardn a cabo en paralelo. Los servicios de la Comisién estardn en estrecho contacto entre si para
coordinarse mejor en relacién con el cumplimiento de los criterios de instalacién de produccion integrada y de fundicién
abierta de la UE respectivamente, a fin de acelerar las decisiones y de evitar aumentar la carga para los solicitantes. Los
servicios de la Comisién también intentardn emitir decisiones simultdneas, aunque el plazo dependerd de la exhaustividad
de la informacion facilitada tanto por los solicitantes como por los Estados miembros y de los méritos de cada caso
concreto objeto de examen.
B.  Fase previa a la solicitud
La experiencia de la Comision en los procedimientos relativos a las ayudas estatales demuestra el valor afladido de las tomas
de contacto previas a la notificacion (**), que permiten a los servicios de la Comision y al Estado miembro notificante (*4)
debatir de manera informal y confidencial los aspectos juridicos y econdmicos del proyecto propuesto antes de la
notificacién, lo que a su vez mejora la calidad y exhaustividad de esta dltima. Ademds, en esta fase, el Estado miembro y el
servicio de la Comisiéon pueden desarrollar conjuntamente propuestas constructivas para abordar los aspectos
problematicos de una medida prevista. Esta fase permite agilizar la tramitacion de las notificaciones cuando se presenten
formalmente a la Comision. La Comision estima que esto mismo puede aplicarse, mutatis mutandis, al proceso de solicitud
de la condicién de instalacién de produccion integrada o de fundicién abierta de la UE en forma de «fase previa a la
solicitud».

(*) Comunicacion de la Comisién de 8 de febrero de 2022, COM(2022) 45 final. Es posible acceder a la Comunicacién en todas las
lenguas oficiales de la UE.

() Codigo de Buenas Prdcticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales, disponible en: https://competition-
policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation_en?prefLang=es

(" En el marco de los procedimientos relativos a las ayudas estatales, inicamente los Estados miembros interesados pueden presentar la
notificacién (previa).
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La fase previa a la solicitud es una oportunidad para que el solicitante se ponga en contacto con la Comision y reciba
orientaciones sobre como asegurarse de que presenta toda la informacion exigida. Una fase previa a la solicitud que resulte
fructifera también mejorard la comprension de cualquier cuestion de fondo que plantee un proyecto previsto. Es
importante destacar que la fase previa a la solicitud no es obligatoria. Es posible que las empresas deseen plantearse
la fase previa a la solicitud especialmente si sus proyectos implican elementos particulares o caracteristicas especificas que
hagan que las conversaciones informales previas con los servicios de la Comision resulten de utilidad.

A fin de hacer que la fase previa a la solicitud sea constructiva y eficiente, obra en interés del solicitante facilitar al servicio
de la Comision la informacién necesaria para evaluar el proyecto planificado, mediante un borrador del formulario de
solicitud. Para facilitar un tratamiento rdpido de la solicitud, las comunicaciones previas a la misma (como correos
electrénicos, conferencias telefonicas, etc.) son preferibles a las reuniones.

Las comunicaciones previas a la solicitud no deben durar mds de dos meses y se realizan de forma estrictamente
confidencial con el objetivo de ofrecer orientaciones no vinculantes e informales del servicio de la Comisién a fin de
facilitar el proceso de solicitud formal més adelante.

Por consiguiente, la Comision no realizard ninguna evaluacién formal ni oficial en esta fase. En particular, no se
espera que las empresas se comprometan a cumplir ninguna de las obligaciones relativas a la condicién de instalacion
de produccién integrada o fundicién abierta de la UE.

4. Obligaciones derivadas de la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicion abierta de la
UE

Ademds de los compromisos adquiridos para poder solicitar la condicién de instalacién de produccién integrada o de
fundicién abierta de la UE (cuya ejecucion real serd supervisada por la Comision, véase la seccion III para obtener mds
informacién), las empresas que obtengan esta condiciéon de instalacién de produccién integrada o de fundicién
abierta de la UE estardn sujetas al articulo 26 del Reglamento de chips. Segtin este articulo, «[c]uando se active la fase
de crisis de conformidad con el articulo 23, la Comision podra exigir a las instalaciones de produccién integrada y a las
fundiciones abiertas de la UE aceptar y priorizar un pedido de productos pertinentes para la crisis (en lo sucesivo,
“pedido calificado de prioritario”).

Tanto la activacion de la fase de crisis como la aplicacion de los pedidos calificados de prioritarios, como medidas de
«iiltimo recurso», estin sujetas a criterios y condiciones muy especificos que garantizan su necesidad y
proporcionalidad.

A. Fase de crisis

La fase de crisis de los semiconductores debe activarse cuando existan pruebas concretas, serias y fiables de una crisis. Se
produce una crisis de los semiconductores cuando hay perturbaciones graves del suministro de semiconductores u
obstdculos graves al comercio de semiconductores dentro de la UE que provocan una importante escasez de
semiconductores, productos intermedios o materias primas o transformadas y cuando esa importante escasez impide el
suministro, la reparacién y el mantenimiento de productos esenciales utilizados por sectores criticos (*¥) (por ejemplo,
equipos médicos y de diagnéstico), en la medida en que la crisis de los semiconductores pueda tener graves efectos
perjudiciales para el funcionamiento de dichos sectores criticos debido a sus repercusiones en la sociedad, la economia y la
seguridad de la UE. Un acto de ejecucion del Consejo debe reconocer esta crisis como tal. Si se inicia una fase de crisis y si
es necesario para abordar la crisis de los semiconductores en la UE, la Comisién puede excepcionalmente estar
facultada para adoptar determinadas medidas de emergencia contenidas en el conjunto de instrumentos de emergencia
establecido en el Reglamento de chips. La ejecucion de cada medida tendrd lugar tras el didlogo con el Consejo Europeo de
Semiconductores (*)y solo se llevard a cabo en el grado en que sea necesario, apropiado y proporcionado de conformidad
con las obligaciones internacionales de la UE.

(") Los sectores criticos se definen en el anexo IV del Reglamento de chips y son la energfa, el transporte, la banca, las infraestructuras de
los mercados financieros, la sanidad, el agua potable, las aguas residuales, la infraestructura digital, la administracién publica, el
espacio, la produccion, transformacion y distribucién de alimentos, la defensa y la seguridad.

(*%) Véase la nota al pie n.° 5 de la presente Guia y los articulos 28 a 30 del Reglamento de chips.
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El conjunto de instrumentos de emergencia estd compuesto por varios instrumentos:

— Solicitudes de informacién (articulo 25): a fin de mejorar el conocimiento de las perturbaciones de la cadena de
suministro y facilitar la toma de decisiones en respuesta a una crisis, el Reglamento de chips faculta a la Comision para
que realice solicitudes de informacién obligatorias sobre la capacidad tedrica y la capacidad efectiva de produccion, y
las principales perturbaciones que experimenten las empresas en ese momento, asi como con relacién a otros datos
existentes necesarios para evaluar el carcter de las crisis o para identificar y evaluar posibles medidas de mitigacién o
emergencia que deban ponerse en marcha,

— Pedidos calificados de prioritarios (articulo 26): véase la letra B mds adelante,

— Compras comunes (articulo 27): como instrumento adicional para velar por la asignacién de recursos a dmbitos
prioritarios, el Reglamento de chips establece un marco para la compra comin de productos pertinentes para la crisis.

Ademis, el Consejo Europeo de Semiconductores puede asesorar sobre la necesidad de introducir medidas de salvaguardia
de conformidad con el Reglamento (UE) 2015479 del Parlamento Europeo y del Consejo (V) (por ejemplo, autorizaciones
de exportacién).

B.  Pedidos calificados de prioritarios

A fin de abordar la falta de instrumentos disponibles para garantizar una asignacién adecuada de los recursos a sectores
criticos especialmente vulnerables en la UE durante un periodo de escasez, el Reglamento de chips establece una obligacién
de clasificacién de las prioridades para las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE. Esta
obligacién de clasificacién de las prioridades implica la obligacion ejecutable de aceptar y priorizar un pedido de
productos pertinentes para la crisis.

Cuando proceda, esta obligacién puede imponerse a otras empresas de semiconductores que hayan aceptado tal
posibilidad en el contexto de la recepcién de ayudas piblicas. Ademds, de conformidad con el articulo 26, apartado 3,
una empresa de semiconductores establecida en la UE estd obligada a informar a la Comisién si pasa a estar sujeta a
una medida relativa a los pedidos calificados de prioritarios en un tercer pais. Cuando dicha obligacién tenga efectos
significativos en el funcionamiento de determinados sectores criticos, la Comisiéon podrd, cuando sea necesario y
proporcionado, exigir que dicha empresa acepte y dé prioridad a los pedidos de productos pertinentes para la crisis.

Los pedidos calificados de prioritarios deben restringirse a los beneficiarios que utilicen semiconductores en
sectores criticos y a las empresas que abastezcan a sectores criticos cuyas actividades se vean perturbadas o en riesgo de
perturbacion y que, una vez adoptadas las medidas de mitigacion del riesgo adecuadas, no tengan capacidad de erradicar o
mitigar el impacto de la escasez. La Comisién podrd pedir al beneficiario que lo demuestre con pruebas adecuadas.

Esta obligacion puede imponerse mediante una Decision de la Comision dirigida a cada empresa, tras una evaluacion de
las circunstancias especificas de cada caso y solo cuando sea necesario y resulte proporcionado, teniendo en cuenta los
objetivos legitimos de la empresa y los costes y los esfuerzos necesarios para modificar la secuencia de produccién. La
Decisién de la Comision debe detallar el producto, la cantidad y el plazo. Tales pedidos deben hacerse a un precio justo y
razonable. Las empresas que ejecuten un pedido calificado de prioritario recibirdn a su vez protecciéon por
responsabilidad con relacién a cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales exigidas para responder a este
tipo de pedidos. La Comision adoptard un acto de ejecucion en el que se establezcan las modalidades practicas y operativas
para el funcionamiento de los pedidos calificados de prioritarios (articulo 26, apartado 8).

El articulo 26, apartado 6, del Reglamento de chips establece que «[a]ntes de emitir pedidos calificados de prioritarios [...], la
Comision brindard al destinatario previsto de un pedido calificado de prioritario la oportunidad de ser oido sobre la
viabilidad y los detalles del pedido». La Comision no expedird un pedido calificado de prioritario cuando:

(a) la empresa no pueda ejecutar el pedido calificado de prioritario por falta de capacidad tedrica de produccién o de
capacidad efectiva de produccién, o por motivos técnicos, ni siquiera otorgando un trato preferente al pedido,

(b) la aceptacién del pedido suponga una carga econémica excesiva y conlleve especiales dificultades para la empresa,
incluido un riesgo considerable relacionado con la continuidad de la actividad.

(") Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen comtn aplicable a las
exportaciones (DO L 83 de 27.3.2015, p. 34).
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Una vez que la empresa solicitante haya obtenido la condicién de instalaciéon de produccién integrada o de fundicién
abierta de la UE, dicha empresa tendrd la obligacion legal de respetar las disposiciones relativas a la priorizacion de
los pedidos en épocas de crisis, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de chips. La Comision exigird que las
empresas reconozcan de manera explicita este compromiso durante el proceso de solicitud.

II.  Solicitud para obtener la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE

La siguiente seccidén contiene una serie de preguntas y respuestas (de conformidad con el articulo 15 del Reglamento de
chips) que guifan a los solicitantes en torno al proceso de solicitud, los documentos necesarios y el formato adecuado
y complementan el formulario de solicitud y la lista de comprobacién de la seccién IV.

La presente Guia se basa en las diferentes experiencias de los servicios de la Comisién con las solicitudes para obtener la
condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE en el marco del Reglamento de Chips. La
Guia toma en consideracion la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General. La Comisién podra revisar la
presente Guia teniendo en cuenta los acontecimientos futuros y las nuevas perspectivas.

El andlisis de las solicitudes de la condicién de instalacion de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE se
entiende sin perjuicio de la interpretacion del Reglamento de chips que pueda dar el Tribunal de Justicia o el Tribunal
General. La Comision se compromete a tratar toda la informacién recibida en una solicitud para la obtencién de la
condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE con la médxima confidencialidad, asi
como a utilizar dicha informacién, que estd amparada por la obligacién de secreto profesional de acuerdo con el
articulo 339 del TFUE y las normas internas de la Comisién sobre el tratamiento seguro de los datos —en especial la
Decisién (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisi6n (¥)—, Ginicamente a efectos del Reglamento de chips.

1. ¢Quién puede solicitar la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE?

Segtin el articulo 15, apartado 1, del Reglamento de chips: «Cualquier empresa o consorcio de empresas podrd
presentar una solicitud a la Comisién para que conceda a un proyecto la condicién de instalacién de produccién
integrada o de fundicién abierta de la UE». No obstante, para obtener esta condicion, es necesario cumplir algunos
requisitos (véase la respuesta a la pregunta 2).

2. ;Qué requisitos tiene en cuenta la Comision en la evaluacion de la solicitud?

Cuando evalta una solicitud, la Comisién comprueba si se han cumplido una serie de requisitos y se han presentado una
serie de documentos, tal como se enumera a continuacion.

Cabe destacar que los documentos aportados en el marco del procedimiento de autorizacién de ayudas estatales
también sirven para la evaluacién de las solicitudes de la condicién de instalacion de produccién integrada o de
fundicion abierta de la UE. Se invita a los solicitantes de la condicién de instalacién de produccion integrada o de fundicién
abierta de la UE que ya estén inmersos en un procedimiento de ayuda estatal o lo hayan concluido a que faciliten la
referencia de la ayuda en su formulario de solicitud. Cuando los solicitantes de la condicion de instalacion de produccién
integrada o de fundicion abierta de la UE dispongan de documentos pertinentes emitidos por el Estado miembro notificante
en el procedimiento relativo a las ayudas estatales y tengan derecho legal a utilizarlos, los servicios de la Comision invitan a
tales empresas a que reutilicen dichos documentos justificativos y las descripciones en la solicitud separada de la
condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE. Alternativamente, las empresas
solicitantes también pueden aportar la autorizacién del Estado miembro notificante para que determinados documentos,
presentados en el contexto de la notificacién de la ayuda estatal, puedan utilizarse también en el proceso de solicitud. No
es preciso volver a presentar dichos documentos identificados especificamente. Igualmente, los solicitantes de la condicién
de instalacion de produccion integrada o de fundicion abierta de la UE pueden, de acuerdo con el Estado miembro y a través
de este en el procedimiento relativo a las ayudas estatales, reutilizar, en la medida de lo posible, los documentos presentados
en el marco de la solicitud de la condicién de instalacién de produccion integrada o de fundicién abierta de la UE, también
en lo que corresponde a dicho procedimiento. Cabe destacar que esto es valido con relacion a todos los criterios evaluados
en la solicitud de la condicién de instalacion de produccién integrada o de fundicion abierta de la UE, siempre y cuando los
documentos y las descripciones utilizados en el procedimiento de ayuda estatal puedan utilizarse para demostrar el
cumplimiento de los criterios y los requisitos enumerados a continuaciéon. De no ser asi, serd necesario facilitar bien
nuevos documentos o pruebas bien los documentos complementarios que corresponda.

A.  Cardcter pionero

La Comisién sopesa, en primer lugar, el cardcter «pionero» de la instalacién (apartado 1 del formulario de solicitud), tal
como exigen el articulo 13, apartado 2, o el articulo 14, apartado 2, del Reglamento de chips.

(**) Decisién (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisién, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisién (DO L 72 de
17.3.2015, p. 41).
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Se exige al solicitante que describa el proyecto con arreglo a la definicion de «pionero». Si ya se ha notificado una decision de
ayuda estatal por la que se reconoce el cardcter «pionero» de la instalacion, este reconocimiento también se tendrd en cuenta
en el procedimiento previsto por el Reglamento de chips. En concreto, el solicitante debe detallar qué elemento o elementos
de innovacién aporta el proceso de fabricacion o el producto final de su instalacién al mercado interior que todavia no
exista(n) o cuya creacion no esté prevista en la UE. El solicitante debe aclarar en qué difiere su proyecto de las instalaciones
existentes y, hasta donde sepa, los proyectos previstos (con o sin ayuda ptblica) en la UE.

El solicitante debe aportar pruebas procedentes de fuentes ptblicas o conocimiento del mercado con relacién a toda
instalaci6n existente o prevista que utilice tecnologias similares y explicar en detalle en qué difieren de las de la instalacién
solicitante

La explicacion no debe tener mds de 5 000 caracteres (unas tres paginas). Los documentos justificativos pueden
cargarse en la carpeta «01-First-of-a-kind» en S-CIRCAB.

Algunos documentos que pueden ser pertinentes para demostrar el cardcter «pionero» de la instalacién son los estudios
de mercado y los informes sobre la actividad y los productos de la instalacién, la documentacion interna de los
proyectos o los documentos utilizados por el Consejo de Administracion para las decisiones de la empresa. Véase
también la seccién 11 de la presente Guia.

B.  Compromiso de cumplir los criterios establecidos en el articulo 13, apartado 3, y el articulo 14, apartado 3, del Reglamento de

chips.

En segundo lugar, la Comisién requiere al solicitante, en el punto 2 del formulario de solicitud, que se comprometa a

cumplir los criterios de una instalacién de produccion integrada o de una fundicién abierta de la UE establecidos

en el articulo 13, apartado 3, y el articulo 14, apartado 3, del Reglamento de chips. Los criterios son los siguientes:

() Impacto positivo (punto 2.1. del formulario de solicitud): La empresa debe demostrar que su establecimiento tendrd un
claro efecto positivo, lo que incluye consecuencias indirectas que trascienden la empresa o el Estado miembro de que
se trate, en la cadena de valor de los semiconductores de la UE a medio y largo plazo, con vistas a garantizar la
seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores, incluido el crecimiento de empresas
emergentes y pymes, y a contribuir a la transicién ecoldgica y digital de la UE.

La explicacién no debe tener mds de 5 000 caracteres (unas tres paginas).

Los posibles efectos indirectos se estudiardn caso por caso.

El Considerando 34 del Reglamento de chips describe distintas acciones para crear un impacto positivo que el

solicitante puede tener en cuenta para que su instalaciéon obtenga la consideracién de instalacion de produccién

integrada o de fundicién abierta de la UE. Entre las acciones, figuran las siguientes:

— proporcionar acceso a terceros a las instalaciones de fabricacion a cambio de una remuneracién acorde con los
precios del mercado,

— entregar kits de disefio de procesos a empresas de disefio mas pequefias o a la plataforma de disefio virtual
(articulo 5 del Reglamento de chips),

— difundir los resultados de sus actividades de I+D,

— colaborar en materia de investigaciéon con universidades y centros de investigacién europeos,

— cooperar con las autoridades nacionales o los centros educativos y de formacion profesional para contribuir al
desarrollo de capacidades,

— contribuir a proyectos de investigacion a escala de la Union,

— u ofrecer oportunidades de apoyo especificas para empresas emergentes y pymes.

Los efectos en varios Estados miembros, también en relacion con los objetivos de cohesion, deben considerarse uno

de los indicadores del claro efecto positivo de las instalaciones de produccién integrada o las fundiciones abiertas de

la UE en la cadena de valor de los semiconductores en la Unién.

Con relacién a las fundiciones abiertas de la UE dnicamente (**): La Comision tendrd en cuenta la medida en que

el solicitante ofrece capacidad efectiva de produccidn, en la etapa de fabricacién o en la etapa de empaquetado,

ensamblado y prueba, a las empresas no vinculadas a la instalacion, en caso de existir demanda suficiente.

(") Articulo 14, apartado 3, letra a).
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(b) Garantizar la no sujecion a la aplicacion extraterritorial de obligaciones de servicio puiblico de terceros paises (punto 2.2. del
formulario de solicitud): Se exige al solicitante que ofrezca garantias de que no estd sujeto a la aplicacién
extraterritorial de obligaciones de servicio publico de terceros paises que pueda menoscabar su capacidad de utilizar
sus infraestructuras, programas informdticos, servicios, instalaciones, activos, recursos, propiedad intelectual o
conocimientos técnicos necesarios para cumplir la obligaciéon en materia de pedidos calificados de prioritarios en
virtud del Reglamento de chips. Ademds, el solicitante se compromete a informar a la Comisién en caso de que surja
tal obligacion.

Si una instalacién de produccién integrada o una fundicién abierta de la UE pudiera esperar estar sujeta a una
obligacion de servicio pablico de un tercer pais y a una obligacién contradictoria de la Comision, se le solicitarfa que
organizara y secuenciara su capacidad efectiva de produccién de una forma que asegure que las obligaciones
impuestas por la Comisién pueden respetarse.

Para ello, podria, por ejemplo, hacer una declaracion escrita y tendria que incluir el compromiso de informar a la
Comision en caso de que surja tal situacion.

Téngase en cuenta que la explicacién no debe tener mds de 5 000 caracteres (unas tres paginas).

La prueba de que una empresa no estd sujeta a la aplicacién extraterritorial de obligaciones de servicio
publico de terceros paises debe cargarse en la carpeta «02-IPF-OEF compliance criteria» en S-CIRCABC.

Las obligaciones que deben notificarse a la Comision son cualesquiera otros pedidos calificados de prioritarios
aceptados por la empresa de terceros paises o toda obligacién impuesta mediante legislacion o contrato a la empresa
de prestar servicios publicos a un tercer pais que pueda comprometer o entrar en conflicto con la capacidad de la
empresa de respetar sus obligaciones en virtud del Reglamento de chips.

(c) Inversién en innovacion continua (punto 2.3. del formulario de solicitud): Se solicita a la empresa que se comprometa a
continuar la innovacién con vistas a lograr avances concretos en la tecnologia de semiconductores o a preparar
tecnologias de proxima generacion.

Téngase en cuenta que la explicacion no debe tener mds de 5 000 caracteres (unas tres paginas).

Este compromiso podria implicar, entre otras cosas, colaborar en la ejecucion del primer pilar del Reglamento de chips
aportando conocimientos y capacidades en la preparacion de las lineas piloto, haciendo un seguimiento estrecho de
estas y contribuyendo a su desarrollo. Este compromiso también podria consistir en disponer una instalacién de
preproduccion en sus instalaciones, a fin de llevar los resultados de las labores de la linea piloto del laboratorio (por
ejemplo, organizaciones de investigacion y tecnologia) a la fibrica. Podria demostrarse el compromiso planificando
invertir en nodos tecnoldgicos mds avanzados (por ejemplo, mejorando la potencia computacional y la eficiencia
energética), contribuyendo a la preparacion de las lineas piloto o contando con instalaciones de preproduccién en el
recinto, etc. El solicitante debe explicar la manera en que la instalacion se centra en aportar innovacion a la UE y en
alcanzar logros concretos en lo relativo a la tecnologia de los semiconductores, asi como en preparar los chips y
tecnologias de préxima generacion.

Es importante que la empresa muestre c6mo prevé ofrecer innovacién continua (por ejemplo, mencionando las
inversiones anuales en I + D o estableciendo hitos concretos en su recorrido hacia el lanzamiento de nuevos
productos y chips de vanguardia). El Reglamento de chips no impone indicadores clave de rendimiento especificos
para calibrar la innovacion continua, pero la empresa solicitante debe utilizar unos pardmetros de innovacién claros
que distingan la innovacién continua de las actividades cotidianas.

(d) Intencidn de invertir en educacion y capacidades (punto 2.4. del formulario de solicitud): El solicitante debe explicar de qué
manera concreta apoyard su proyecto la reserva de talento de la UE, mediante el desarrollo y la oferta de educacién y
formacion para la adquisicion de capacidades y el aumento del nimero de trabajadores cualificados y capacitados.
Téngase en cuenta que la explicacion no debe tener mds de 5 000 caracteres (unas tres paginas).

El material justificativo debe cargarse en la carpeta «02-IPF-OEF compliance criteria» en S-CIRCABC.

10/21 ELL http://data.europa.eu/eli/C/2024/4911/oj



DO C de 20.8.2024 ES

El solicitante debe mencionar los cursos educativos y de capacitacién que se hayan previsto para incrementar la reserva
de mano de obra cualificada y capacitada en la UE. Ademds, debe aclarar la diferencia entre los cursos habituales de
formacion de los trabajadores y las actividades especificamente destinadas a adquirir empleados cuyas capacidades
sean mds adecuadas y necesarias en el sector de los semiconductores de la UE.

Por ejemplo, el solicitante podria detallar su intencién de colaborar con una universidad técnica para aumentar la
visibilidad del sector de los semiconductores y el interés de los estudiantes por trabajar en este dmbito. Igualmente, el
solicitante podria referir colaboraciones con especialistas de los centros de investigacién tecnoldgica, o presentar
programas de integracién, talleres y formaciones destinados a dotar a los empleados existentes de las capacidades del
futuro. Por ejemplo, la demanda de capacidades digitales y analiticas podria aumentar con respecto a la ingenieria y la
fabricacién. Por dltimo, también podria ser ttil hacer referencia a las oportunidades de desarrollo profesional de los
trabajadores con talento.

C.  Plan de negocio [articulo 15, apartado 2, letra b), del Reglamento de chips]

En tercer lugar, la solicitud debe permitir a la Comisién comprender el plan de negocio de la empresa por el que se
evalda la viabilidad financiera y técnica de la instalacién (punto 3 del formulario de solicitud). El plan de negocio debe
abarcar toda la vida util de la instalacién e incluir informacion sobre toda financiacién publica que se prevea recibir del
Gobierno o de las empresas estatales del Estado miembro de instalacion o de otros (terceros) paises.

La Comisién no facilita ninguna orientacién sobre el formato especifico de estos documentos. El contenido de los mismos
debe ser claro y conciso.

Téngase en cuenta que la explicacién no debe tener mds de 15 000 caracteres (es decir, hasta diez pdginas).

El material justificativo debe cargarse en la carpeta «03-Business plan» en S-CIRCABC.

Toda la informacién que se facilite aqui se utilizard dnicamente a efectos del Reglamento de chips y queda amparada
por la obligacién de secreto profesional conforme al articulo 339 del TFUE, asi como por las normas internas de la
Comision sobre el tratamiento seguro de los datos, y en especial la Decisién (UE, Euratom) 2015/443 de la Comision.

D.  Documentacién sobre la experiencia del solicitante [articulo 15, apartado 2, letra c), del Reglamento de chips]

En cuarto lugar, la solicitud debe permitir a la Comision valorar la experiencia del solicitante en la puesta en marcha y
explotacion de instalaciones similares (véase el punto 4 del formulario de solicitud). Para demostrarlo, es posible presentar
un informe de actividad correspondiente a los afios anteriores o una descripcién del equipo del proyecto y de la
experiencia de cada miembro en la gestion de proyectos similares o en la explotacion de instalaciones parejas. En caso de
que no exista un informe de actividad, la Comision sugiere que se cree especificamente para esta solicitud y que lo
certifique un representante legal.

Dicho documento debe cargarse en la carpeta «04-Proven experience» en S-CIRCABC.

E. Documento que demuestre la disposicién del Estado o Estados miembros en que el solicitante tenga la intencién de establecer su
instalacién de apoyar el establecimiento de dicha instalacién [articulo 15, apartado 2, letra d), del Reglamento de chips].

En quinto lugar, la solicitud debe permitir a la Comisién comprobar que el solicitante ha presentado un documento

justificativo adecuado que demuestre la disposicion del Estado o Estados miembros en que el solicitante tenga la

intencién de establecer su instalacién de apoyar el establecimiento de la misma (véase el punto 5 del formulario de

solicitud).

El documento podria ser una carta del Estado miembro (por ejemplo, del ministro correspondiente en funcién de las
competencias nacionales) o una decisién anterior del Estado miembro de apoyar (financieramente, administra-
tivamente o de otro modo) el establecimiento de la instalacion del solicitante.

No basta con proporcionar una declaracion abstracta de la intencion del Estado miembro de dar apoyo a instalaciones
similares a la instalacion prevista. El apoyo del Estado miembro puede suponer, aunque no necesariamente, una
subvencion monetaria.

El documento debe cargarse en la carpeta «05-Member State support» en S-CIRCABC.
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F. Existencia de planes y politicas de propiedad intelectual e industrial [articulo 15, apartado 2, letra e), del Reglamento de chips]

Las empresas innovadoras de alta tecnologia estdn cada vez mds expuestas a la apropiacién indebida de informacion
confidencial, secretos comerciales y datos protegidos, como el robo de propiedad intelectual e industrial, la copia no
autorizada, las transferencias forzosas de tecnologia, el espionaje industrial o la vulneraciéon de requisitos de
confidencialidad, desde dentro de la Unién, y en particular desde fuera de ella. Determinados fendmenos recientes (como la
creciente externalizacion, unas cadenas de valor mundiales mds largas y un mayor uso de las tecnologias de la informacion
y la comunicacién) han incrementado este riesgo. La obtencidn, utilizacién o revelacion ilicitas de informacion
confidencial, secretos comerciales y datos protegidos comprometen la capacidad de las empresas de aprovechar las
ventajas derivadas de los esfuerzos de innovacion.

El solicitante (véase el punto 6 del formulario de solicitud) debe demostrar la existencia de politicas adecuadas, incluidas
medidas técnicas de proteccién y de ejecucion, destinadas a:

(a) velar por la proteccion de la informacion no divulgada,

(b) garantizar la proteccién de los derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular con vistas a impedir
la revelacion no autorizada de secretos comerciales o la filtracion de las tecnologias emergentes sensibles.

El solicitante puede presentar, por ejemplo, politicas internas de la empresa o manuales para los empleados, contratos
entre los propietarios y proveedores de la propiedad intelectual e industrial (como las plantas de fabricacién),
certificaciones de conformidad o cddigos de précticas industriales, ya sean voluntarios u obligatorios.

Es preferible que las politicas empresariales existentes estén redactadas en términos sencillos y en un lenguaje claro
y conciso, con medidas bien definidas. Estas medidas deben indicar claramente cémo se ejecutardn las
instrucciones de las politicas empresariales para proteger adecuadamente la informacion, los datos y los derechos
de propiedad intelectual e industrial.

Los documentos que demuestren la existencia de proteccién para estos dos aspectos deben cargarse en la carpeta
«06-Protection of sensitive information» en S-CIRCABC.

G.  Compromiso de priorizar los pedidos en tiempos de crisis (articulo 26 del Reglamento de chips)

Una empresa que obtiene la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE tiene la
obligacion legal de respetar las disposiciones relativas a la priorizacion de los pedidos en épocas de crisis, tal como prevé el
Reglamento de chips. Durante el proceso de solicitud, en el punto 2.2. del formulario, las empresas deben confirmar
explicitamente que han reconocido su compromiso de cumplir la obligaciéon que implica la condicién de instalacién de
produccioén integrada o de fundicion abierta de la UE con relacién a los pedidos calificados de prioritarios, tal como se
describe en el articulo 26 del Reglamento de chips.

3. ¢Qué procedimiento sigue la Comision para evaluar las solicitudes?

De conformidad con el articulo 15 del Reglamento de chips, la Comisién evaliia la solicitud mediante un proceso equitativo
y transparente sobre la base de los criterios y ejemplos recogidos en la respuesta a la pregunta 2 y siguiendo el
procedimiento descrito en el mismo articulo del 15 Reglamento. La evaluacién se divide en cuatro fases, tal como se
describe a continuacién. El calendario indicado para cada fase tiene en cuenta que la Comision debe tramitar las
solicitudes y adoptar las decisiones en un plazo de seis meses a partir de la recepciéon de una solicitud completa.
Una solicitud incompleta puede dar lugar a retrasos en el proceso de solicitud, en cualquier fase del mismo.

A.  Recepcién de la solicitud y evaluacion de primer nivel (verificacién del formulario web)

A través de la plataforma Futurium, las empresas pueden mostrar su interés en solicitar la condicién de instalaciéon de
produccidn integrada o de fundicién abierta de la UE completando un formulario web con sus datos de identificacién y
una breve descripcién de la instalacion y el proyecto (véase el anexo para mds informacién). Nada mds presentar la
solicitud, el solicitante recibe un mensaje automadtico de la plataforma Futurium y se avisa a la Comision.
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Una vez informada de la solicitud, la Comisién empieza a comprobar que el formulario web se haya cumplimentado
correctamente. En esta fase del procedimiento, la Comisiéon podrd ponerse en contacto con la empresa a través del correo
electronico facilitado en la web para requerir datos o informacion adicionales, cuando sea necesario.

Cuando la Comisién pueda verificar la identidad y los objetivos del solicitante, se invita a este a un subgrupo de Futurium al
que solo pueden acceder los solicitantes y la Comision. Dentro de este subgrupo, la Comisién avisa al solicitante y comparte
el enlace a la plataforma protegida S-CIRCABC, donde este puede continuar la solicitud para obtener la condiciéon de
instalacion de produccion integrada o fundicion abierta de la UE. En S-CIRCABC, el solicitante debe cargar el formulario de
solicitud cumplimentado y los documentos justificativos correspondientes.

Una vez que el solicitante haya cargado todos los documentos y pruebas necesarios, la Comision le confirma a través del
subgrupo de Futurium que su solicitud se ha completado y pasa a la segunda fase de la evaluacion.

Los plazos que se ofrecen a continuacién son a titulo indicativo y se basan en una estimacién del tiempo necesario para
evaluar la solicitud en cada fase del procedimiento.

— Larecepcion y evaluacion de primer nivel deberfan durar dos semanas.

B.  Segunda fase de la evaluacién (solicitud completa)

En esta etapa, la Comisién evalia que se hayan incluido todos los documentos y que estos sean legibles desde el
punto de vista técnico. Cuando la Comision considere que la informacién facilitada en la solicitud estd incompleta,
requeriré al solicitante, en el subgrupo de Futurium, que presente la informacién adicional necesaria para completar la
solicitud sin demora indebida.

— Una vez que la Comisién considere que la solicitud estd completa y contiene todos los documentos e informacién
pertinentes, notificard, en un plazo de dos semanas, al solicitante a través del subgrupo de Futurium si su solicitud
pasa a la tercera y tltima fase de la evaluacion.

C.  Tercera fase de la evaluacién (cumplimiento de los criterios requeridos para obtener la condicién de instalacion de produccion
integrada o fundicién abierta de la UE)

La tercera fase de la evaluacion valora el cumplimiento de los criterios requeridos para obtener la condicion de
instalacion de produccién integrada o fundicion abierta de la UE y la viabilidad del proyecto, tal como se explica
en la respuesta a la pregunta 2. En lo que se refiere a este dltimo aspecto, la Comisién evalda el plan de negocio que
demuestra la viabilidad financiera del proyecto, la documentacion relativa a la experiencia del solicitante y la carta o el
documento que demuestre la disposicién del Estado o Estados miembros en cuyo territorio vaya a construirse la
instalacion de facilitar su establecimiento. Esta documentacion permite a la Comisién orientar la concesion de la condicién
hacia proyectos con perspectivas de éxito demostradas.

— La tercera fase de evaluacion puede durar entre tres y cuatro meses del total de seis, dependiendo de la complejidad del
proyecto presentado y de la existencia de una evaluacion anterior en el marco de un procedimiento de ayuda estatal.

D.  Asesoramiento y decision del Consejo Europeo de Semiconductores

Una vez terminada su evaluacién, la Comisién consulta al Consejo Europeo de Semiconductores a partir de la
informacién no confidencial presentada por el solicitante, de conformidad con el marco de seguridad de la informacién
utilizado por la Comisién y con todas las normas de confidencialidad (véase mds adelante).

Teniendo en cuenta la opinién del Consejo Europeo de Semiconductores, la Comision finaliza su evaluacién y notifica al
solicitante su decisién por correo electrénico. A continuacion, esta decisién también se publica en Futurium. En la
version publica de la decision, se retirard cualquier referencia a la informacién confidencial.
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La decisi6én de la Comisién determinard la condicién concedida (instalacion de produccién integrada o fundicién abierta
de la UE) y la duracion de la misma a partir de la duracion prevista del proyecto.

— La decision se emite a mds tardar seis meses después de la recepcién de una solicitud completa (véase también la
segunda fase de la evaluacién).

Proceso de evaluacion de las solicitudes de la condicion de instalacion de produccion integrada o de
fundicion abierta de la UE*

Asesoramiento del
Consejo Europeo de
Semiconductores y

decision de la
Comision de conceder
la condiciéon

Dos semanas | | Dos semanas I | Entre tres y cuatro meses I I Dos meses

*Téngase en cuenta que, desde el momento en que la Comisién notifica la recepcién de una solicitud completa que contenga todos los elementos
necesarios, dispone de seis meses para tramitarla y adoptar una decisién.

Gridfico:1

Proceso de evaluacién de las solicitudes para obtener la condicién de instalaciéon de produccién integrada o de
fundicién abierta de la UE

4. Una vez concedida la condicién de instalacion de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE,
ésupervisa la Comisién la ejecucion del proyecto?

La Comision supervisa los progresos realizados en el establecimiento y la explotacion de las instalaciones de produccion
integrada y las fundiciones abiertas de la UE. En concreto, la Comision puede exigir a la empresa que presente (anualmente
o con otra frecuencia, en funcién de la duracion total del proyecto) un informe en el que se detallen los avances del proyecto
y el cumplimiento continuado de los criterios y compromisos esenciales por los que se concedié la condicion de instalaciéon
de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE. La Comisién también informa periédicamente al Consejo Europeo
de Semiconductores a través de S-CIRCABC.

A, Modificacién de la condicién

Modificaciones solicitadas por el titular de la instalacion

Cuando esté debidamente justificado, en caso de circunstancias externas imprevistas, el titular de la instalacién que haya
obtenido la condicién de instalacién de produccién integrada o fundicién abierta de la UE podrd presentar una solicitud
motivada a la Comisién (a través del subgrupo Futurium y, cuando sea necesario, mediante las pruebas cargadas en
S-CIRCABC) para que revise la duracién de esta condicion o para que modifique sus planes de ejecuciéon con
respecto al cumplimiento de los requisitos. La Comision evaluard caso por caso la motivacion o las circunstancias externas.
La Comision podrd revisar la duracién de la condicién concedida en su decisién inicial o aceptar la modificacién de los
planes de ejecucion.

Modificaciones solicitadas por la Comision

Si la Comisién considera que una instalacién ya no cumple los requisitos de instalacién de produccién integrada o de
fundicién abierta de la UE de acuerdo con lo previsto por los articulos 13 y 14 del Reglamento de chips, solicitard a su
titular que lo explique y proponga las medidas adecuadas.

B. Revocacién de la condicién

La Comision puede revocar una decision por la que se reconozca la condicién de instalacion de produccion integrada o de
fundicién abierta de la UE si dicho reconocimiento se basa en una solicitud que contiene informacién incorrecta o
cuando, a pesar de haber completado el proceso, la instalacién no cumpla los requisitos para obtener dicha condicion.
Antes de tomar tal decision, la Comisién consultard al Consejo Europeo de Semiconductores y le comunicard los motivos
de la revocacion propuesta.

El titular de la instalacién tendrd derecho a recurrir la decisién de la Comision de revocar la condicién. Las instalaciones
cuya condicién de instalacion de produccién integrada o de fundicion abierta de la UE haya sido revocada perderdn todos
los derechos vinculados al reconocimiento de esta condicién que se derivan del Reglamento de chips. No obstante, de
acuerdo con el articulo 15, apartado 8, del Reglamento de chips, estas instalaciones siguen estando sujetas a la
obligacion establecida en el articulo 26, apartado 1, del Reglamento de chips de aceptar y priorizar un pedido de
productos pertinentes para la crisis (en lo sucesivo, «pedido calificado de prioritario») durante un periodo
equivalente al previsto inicialmente cuando se concedi6 o revisé la condicién, cuando se active la fase de crisis.
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5. ¢Coémo funciona la presentacién electrénica de la solicitud?

Se ruega a los solicitantes de la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE que
presenten los documentos en formato electrénico y, cuando se pueda, por medios electrénicos. Las entregas en mano, que
solo se aceptardn en casos excepcionales, deben efectuarse durante el horario de apertura en la direccién que aparece en la
pagina de contacto de Futurium.

A fin de que el proyecto (previsto) obtenga la condicién de instalacién de produccion integrada o de fundicion abierta de la
UE, cada empresa o consorcio de empresas puede realizar la solicitud directamente a la Comision a través de la plataforma
comunitaria Futurium. En Futurium, el solicitante debe cumplimentar un formulario web con datos fundamentales, como:

— nombre de la empresa y acrénimo (cuando proceda),

— tipo de solicitud (instalacién de produccion integrada o fundicién abierta de la UE),
— punto de contacto principal (titular de la instalacion o gestor del proyecto),

— pais de origen,

— Estado o Estados miembro de establecimiento,

— breve resumen sobre la empresa y el proyecto (mdximo 5 000 caracteres),

— resumen no confidencial sobre la instalacién o sobre su proyecto y objetivos (maximo 5000 caracteres). Dicho
resumen no debe contener informacién confidencial ni secretos comerciales. El objetivo es que este resumen no
confidencial se comparta, respetando el marco de seguridad de la informacién de la Comision y todas las normas de
confidencialidad (véase la secci6n siguiente), con el Consejo Europeo de Semiconductores para su consulta antes de
que se adopte la decisién definitiva.

Una vez presentado este formulario, se informard automdticamente a la Comision y al solicitante, y la Comisién podrd
empezar a comprobar la informacién presentada en el formulario web. Cuando la Comisién haya podido comprobar la
identidad y los objetivos del solicitante, creard una carpeta en S-CIRCABC, que es una aplicacién web que permite el
intercambio seguro de documentos, informacién y recursos en espacios de trabajo privados. Solo la Comisién y el
solicitante podrdn ver la carpeta. En esta carpeta principal, la Comisién creard una serie de subcarpetas, una por cada una
de las fases de la evaluacion explicadas en la respuesta a la pregunta n.° 3. A continuacién, la Comisién invitard al
solicitante a un subgrupo de Futurium y le facilitard la informaci6n y el material para las prximas etapas del proceso. El
solicitante recibird un enlace para acceder a S-CIRCABC y a las distintas carpetas y subcarpetas creadas, asi como el
formulario de solicitud que debe cumplimentarse y cargarse junto con la documentacion justificativa enumerada en la
presente Guia. Una vez que la empresa haya cargado todos los documentos pertinentes en S-CIRCAB, debe notificarlo a la
Comision a través del subgrupo de Futurium.

Como normal general, todos los documentos deben presentarse a través de S-CIRCABC. Es posible enviar los documentos
en cualquiera de las lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la Unién. Los solicitantes asumirdn la plena
responsabilidad del contenido de los documentos.

Las solicitudes presentadas por medios electrénicos de lunes a jueves antes de las 17:00 (hora de Bruselas) y los viernes y
dfas previos a los festivos de la Comision antes de las 16:00 horas (hora de Bruselas) se tramitardn el mismo dia y tendrdn
la fecha de recepcion como fecha de notificacién, de conformidad con las practicas anteriores con los documentos
presentados en papel. Las solicitudes que lleguen después de las 17:00 o las 16:00, respectivamente, se tramitardn el
siguiente dia laborable, que serd el que se tenga en cuenta como dia de notificacion.

Confidencialidad y datos personales

De conformidad con el articulo 339 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (TFUE), «[l]Jos miembros de las
instituciones de la Uni6n, los miembros de los comités, asi como los funcionarios y agentes de la Unién estardn obligados,
incluso después de haber cesado en sus cargos, a no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por
el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los
elementos de sus costes».
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Ademas, de conformidad con el articulo 32 del Reglamento (UE) 20231781 (el Reglamento de chips), la informacion
obtenida durante la aplicacién de dicho Reglamento se utilizard Ginicamente a efectos del mismo y estard protegida por el
Derecho de la Unién y nacional pertinente. Especialmente, en lo que se refiere al dmbito de aplicacién de la presente Guia,
la informaci6n obtenida en virtud de los articulos 15 y 26, apartado 3, estard amparada por el secreto profesional y la
proteccion de las normas aplicables a las instituciones de la UE y la legislacion nacional que corresponda, incluida la
activacion de las disposiciones aplicables en caso de incumplimiento de dichas normas.

El Reglamento de chips también exige a la Comision y las autoridades nacionales, sus funcionarios, agentes y otras personas que
trabajen bajo la supervision de dichas autoridades que garanticen la confidencialidad de los datos obtenidos en el desempefio de
sus tareas y actividades, de manera que se protejan, en particular, los derechos de propiedad intelectual e industrial y la
informacion comercial delicada o los secretos comerciales. Esta obligacion se aplicaré a todos los representantes de los Estados
miembros, los observadores, los expertos y otros participantes que asistan a las reuniones del Consejo Europeo de
Semiconductores de conformidad con el articulo 28, y a los miembros del Comité de Semiconductores con arreglo al
articulo 38, apartado 1.

Cuando los solicitantes consideren que sus intereses podrian verse perjudicados si parte de la informacién solicitada se hiciera
publica o se divulgase a terceros, los solicitantes deberdn presentar esta informacién por separado y hacer constar claramente
en cada pagina la indicacion «Secreto comercial». Asimismo, deben indicar las razones por las que esta informacion no debe
divulgarse o hacerse publica.

Todo dato personal (**)presentado en el formulario de solicitud se tratard de conformidad con el Reglamento (UE) 20181725
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 6rganos y organismos de la Unién, y a la libre circulacion de
esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisién n.° 1247/2002/CE (*).

IV.  Lista de comprobacién y herramientas informdticas

A.  Lista de comprobacién

Se ruega tener en cuenta la lista de comprobacion que figura a continuacién cuando se solicite la condicién de instalacion de
produccion integrada o de fundicién abierta de la UE. Cabe destacar que la fase previa a la solicitud no es obligatoria (acciéon
n.° 1). Ademds, antes de poder llevar a cabo la accién n.° 2 y completar el formulario de solicitud en S-CIRCABC, es necesario
que la Comisién haya evaluado positivamente el formulario web en Futurium.

Accién Tarea Informacién necesaria Compro-
bacién
1. (OPCIONAL)  Fase
previa a la solicitud (OPCIONAL) Péngase en
de la condicion de contacto con la Comisién a
instalacién de pro- través de No procede
duccién integradao | CNECT-IPF-OEF@ec.
de fundici6n abierta | europa.eu

de la UE.

Nombre de la empresa o del consorcio

Acrénimo del proyecto (cuando proceda)

Tipo de solicitud (instalacién de produccién
integrada o fundicion abierta de la UE)

Solicitud de la condi-
cién de instalacion de
produccién integrada
o de fundicién abierta
de la UE: muestra de
interés.

Complete el formulario web
en Futurium haciendo clic

en el botén amarillo «Soli-

citud de instalacion de pro-
duccion integrada o fundi-

ci6n abierta de la UE».

Nombre y apellido(s), funcion, organizacién y
direccion de correo electrénico del titular de la
instalacion/gestor del proyecto

Estado o Estados miembros de la UE de estable-
cimiento de la instalacién

Breve presentacion de la empresa/consorcio
(méaximo 5 000 caracteres)

Resumen ejecutivo sobre la instalacién o sobre
su proyecto y objetivos (maximo 5 000 caracte-
res).

() DPR-EC-22368.

(*') DO L 295 de 21.11.2018, p. 39, disponible en https:/[eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32018R1725. Véase
asimismo una declaracion de confidencialidad relativa a las investigaciones de concentraciones en https:|[ec.europa.eu/competition-policy/
index/privacy-policy-competition-investigations_en.
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Accion

Tarea

Informacion necesaria

Compro-
bacién

Resumen ejecutivo no confidencial sobre la ins-
talacion o sobre su proyectoy objetivos (maximo
5000 caracteres). Dicho resumen no debe con-
tener informacioén confidencial ni secretos
comerciales. El objetivo es que este resumen se
comparta, respetando todas las normas de con-
fidencialidad, con el Consejo Europeo de Semi-
conductores para su consulta antes de que se
adopte la decision definitiva.

3. Solicitud de la condi-
cién de instalacion de
produccién integrada
o de fundicién abierta
de la UE: prueba de
cumplimiento.

Complete el formulario de
solicitud y cdrguelo como
documento PDF en la car-
peta «00-Application form»
en S-CIRCABC.

Deben respetarse las
indicaciones de la pre-
sente Guia en lo que res-
pecta a la longitud del
texto.

Descripcion de la instalacion a la luz de la defi-

nicién de «pionero» y explicacién de como difiere

el proyecto de las instalaciones existentes y de

otros proyectos previstos, con o sin apoyo

publico, en el Espacio Econdémico Europeo.

La documentacién justificativa podrd incluir:

— Estudios de mercado e informes pertinentes
sobre las actividades y los productos de la
instalacién, documentacion interna de los
proyectos o documentos utilizados por el
Consejo de Administracion para tomar de-
cisiones internas, etc.

— Los documentos justificativos pueden car-
garse en la carpeta «01-First-of-a-kind» en
S-CIRCAB.

Explicacion sobre el impacto positivo de la ins-
talacion y los efectos indirectos en la cadena de
valor de los semiconductores de la UE a medio y
largo plazo.

Documentacién justificativa: No se especifica.
En lo que se refiere a las fundiciones abiertas
de la UE dnicamente: Debe especificarse si la
instalacion ofrece capacidad efectiva de produc-
ci6n en la etapa de fabricacién o en la etapa de
empaquetado, ensamblado y prueba.

Accién

Tarea

Informacion necesaria

Compro-
bacién

3. Solicitud de la condi-
cién de instalacion de
producci6n integrada
o de fundicién abierta
de la UE: prueba de
cumplimiento.

Complete el formulario de
solicitud y cdrguelo como

documento PDF en la carpeta

«00-Application form» en
S-CIRCABC.

Deben respetarse las indi-
caciones de la presente Guia
en lo que respecta a la lon-

gitud del texto.

Garantia de que la instalacién no estd sujeta a

obligaciones en terceros paises.

Documentacion justificativa:

— Declaracién escrita, especialmente la base
juridica o politica por la que se establece
dicha obligacion.

— La documentacion justificativa debe car-
garse en la carpeta «02-IPF-OED com-
pliance criteria» en S-CIRCABC.

Confirmacién del compromiso de aceptar
pedidos calificados de prioritarios conforme al
articulo 26 del Reglamento de chips.
Documentacién justificativa: No es necesa-
ria.

Explicacién del compromiso de la empresa
con la innovacién continua.
Documentacién justificativa: No se especi-
fica.
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Accion

Tarea

Informacién necesaria

Compro-
bacién

Descripcion de la intencién de invertir en

educacion y capacidades.

La documentacion justificativa podrd

incluir:

— Por ¢jemplo, enlaces a érdenes del dia,
formaciones, asociaciones, etc.

— La documentacion justificativa debe car-
garse en la carpeta «02-IPF-OED com-
pliance criteria» en S-CIRCABC.

Descripcion del plan de negocio de la instala-

cién.

Documentacion justificativa:

— No se especifica el formato, pero debe ser
facil de manejar (por ejemplo, Excel).

— La documentacion justificativa debe car-
garse en la carpeta «03-Business Plan» en
S-CIRCABC.

Acci6én

Tarea

Informacién necesaria

Compro-
bacién

Solicitud de la condi-
cién de instalacion de
producci6n integrada
o de fundicién abierta
de la UE: prueba de
cumplimiento.

Complete el formulario de
solicitud y cérguelo como
documento PDF en la carpeta
«00-Application form» en
S-CIRCABC.

Deben respetarse las indi-
caciones de la presente Guia
en lo que respecta a la lon-
gitud del texto.

Documentacion relativa ala experiencia de la
instalacion (especialmente un informe de
actividad en el que se describan las activida-
des de la empresa en los afios anteriores o,
cuando no se disponga de este, un certificado
legal).

Documentacién justificativa:

— Informe de actividad o descripcion del
equipo del proyecto y de la experiencia
correspondiente.

— La documentacién justificativa debe
cargarse en la carpeta «04-Proven ex-
perience» en S-CIRCABC.

Garantia del apoyo al establecimiento de la
instalacion en el Estado o los Estados
miembros donde vaya a ubicarse.

La documentacion justificativa podrd

incluir:

— Por ejemplo, un certificado legal, una
carta del Estado miembro o una deci-
sién previa, o documentos relativos a las
ayudas estatales.

— La documentacién justificativa debe
cargarse en la carpeta «05-Member Sta-
te support» en S-CIRCABC.
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Accién Tarea Informacién necesaria Compro-
bacién

Descripcion de la existencia de politicas y
medidas adecuadas para proteger la infor-
maci6n confidencial y los derechos de pro-
piedad intelectual, que contenga una expli-
cacion clara de como deben aplicarse las
instrucciones de las politicas.

La documentacién justificativa podrd

incluir:

— Por ejemplo, politicas internas de la em-
presa o manuales para los empleados,
contratos entre los propietarios y pro-
veedores de la propiedad intelectual e
industrial (como las plantas de fabrica-
cidn), certificaciones de conformidad o
c6digos de précticas industriales.

— La documentacién justificativa debe
cargarse en la carpeta «06-Protection
of sensitive information» en S-CIR-
CABC.

B.  Herramientas informadticas para el proceso de solicitud

Para acceder a las herramientas informaticas utilizadas en los procesos de solicitud de la condicion de instalacion de produccién

integrada o de fundici6n abierta de la UE, Futurium y S-CIRCABC, es necesario disponer de un EU Login.

— Para saber como crear un nuevo EU Login, visite la pagina: https:|[ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

— Si necesita ayuda técnica, también puede visitar el apartado correspondiente para usuarios externos: https://europa.eu/!
rdDfPj

Futurium

— Unavez creado su EU Login, podrd acceder a Futurium utilizando la siguiente direccién URL: https://futurium.ec.europa.
eufes/application-status-integrated-production-facility-and-open-eu-foundry.

Cuando acceda, verd la pdgina de Inicio y podré acceder a la Guia y al formulario web para expresar su interés. Para obtener

una vision completa de la informacién necesaria, consulte la lista de comprobacién que figura en el anexo de la Guia (véase la

captura de pantalla mds adelante).

European | = = |
c i g Search
- B @ "

Application for status of integrated production

facility and open EU foundry

The Chips Act Reguiation entered into force on 21 Seplember 2023, as part of 2 broader Package of Measures for strengthening the
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Una vez aprobada la informacién facilitada en el formulario web, se le afiadird a un subgrupo que solo podrd ver el solicitante
y el personal de la Comision. Este serd el principal canal de comunicacion a lo largo de todo el proceso de solicitud (véase
ejemplo en la captura de pantalla que figura a continuacion).

Se ruega no cargar ninguna informacién sensible o confidencial en Futurium.

Para ello, deben utilizarse S-CIRCABC y los correos electrénicos protegidos, cuando proceda.

Futarium > Application for status of integrated production faciity and open EU foundry

Applicant name

Part of Application for status of integrated production facility and open EU foundry

Your application for the status of IPF/OEF

Aad mew comment 0

— Para obtener mds informaci6n sobre las principales funciones de Futurium, puede consultar la Guia del usuario en
https://futurium.ec.europa.eu/en/documentation.

S-CIRCABC

Ademds de la necesaria EU Login, téngase en cuenta que, en el caso de esta aplicacion concreta, el acceso a S-CIRCABC solo
es posible mediante autenticacién de doble factor. Asegtirese de configurar su EU Login en consecuencia afiadiendo un
nimero de teléfono mévil.

— Una vez creado su EU Login, podrd acceder a S-CIRCABC y al grupo que le corresponda utilizando la siguiente
direccién URL: https:/[s-circabc.europa.eu/uifwelcome.

Cuando acceda, verd la siguiente estructura de carpetas en la seccién «Biblioteca»:

Library

w Companyname

00-Application Form
01-First-of-a-kind

02-IPF-OEF compliance criteria
03-Business Plan

04-Proven experience

05-Member State support

Se ruega cargar la documentacién justificativa en las carpetas correspondientes, tal como se indica en la Guia.
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Para obtener una visién completa de los documentos y las carpetas, consulte la lista de comprobacién que figura en anexo
a la Guifa. Téngase en cuenta que es necesario cargar el formulario de solicitud completo en la carpeta
«00-Application form» en S-CIRCABC.

Para cargar documentos, vaya a la carpeta o subcarpeta correspondiente, pulse «afiadir» y seleccione «archivos» (véase el
pantallazo inferior).
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Si le surge cualquier duda o problema, péngase en contacto con la Direccién de Inteligencia Artificial e Industria Digital de
la DG CNECT en el siguiente buzén funcional: CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu
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